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内容概要

本书主要讲解半导体工程学基础、半导体中的电子和空穴、载流子输送现象、pn结和金属-半导体接
触、二极管和双极晶体管、金属-绝缘体-半导体结构基础等。
书中内容新颖，重点突出，文字叙述深入浅出，济畅易懂。
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书籍目录

1 半导体工程学基础
1.1半导体的种类
1.2半导体的特征
练习题
2 半导体中的电子和空穴
2.1晶体结构和原子及固体的电子能量
2.2固体(晶体)中的电子、空穴运动
2.3本征半导体和杂质半导体
2.4热平衡的载流子浓度
练习题
3 载流子输运现象
3.1导电现象
3.2霍尔效应
3.3非平衡状态下的载流子输运现象
3.4扩散方程式
练习题
4 pn结和金属-
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